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1 总体介绍 

开发平台上主要包括以下模块：FPGA模块、存 

储器模块、EDAC模块、GPIO模块 、Ethernet模块 、 

CAN总线模块、PCI模块 、ARINC429模块、1553B模 

块、VME总线模块、串口等模块。图 1是整个开发 

平台的原理框图。 

图1 系统平台接 口框架 

开发平 台由 FPGA板以及功能接 口底板组成 ， 

通过 4个 4×32pin的接插件连接 ，方便开发不同功 

能的芯片 ，系统实物图如图 2所示 ： 

图 2 FPGA开发平 台实物图 

在系统平台上 ，把所有的 I／0口均引出来供用 

户二次开发用，下面对几个重要的模块作详细介绍。 

2 系统功能模块设计 

2．1 FPGA模块设计 
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